AHAQZIH ZYMMOPOQZH2
Ap10.: TA-1023/17/G/01
Epelg, HMD Global Oy

Karaportti 2, 02610 Espoo, ®wAavsia

SNAWVOUHE pe ATOKAELOTIKA oG uBUVN OTL TO TPOidV:

AcUppatog e§OMALONOG:

Movtého: TA-1023

Nepypadn: EEuntvo tnAédpwvo (Smartphone)

‘EkSoon Aoylopikol nov adopd acuppato e§onAtopo: V0.37C

Mapexopeva e§optripata Kot Asttoupyika pépn: KaAwdio USB, mpooapLoy£aG, AKOUOTLKO
Eumnoptki ovopacia npocappoyéa: Nokia, Ovopa poviélou: FC0100, 5V/2A

Epmnopki ovopaocia pratapiag: Nokia, 6vopa povtélou: HE338

Epmnopki ovopacio akouvotikoU: Nokia, Gvopa povtédou: WH-108

HAektpopayvntiki cupBatétnta (HMZ) DAIMA
Zx€6wo0 EN 301 489-1 V2.2.0 EN 300328V2.1.1
Tx€610 EN 301 489-17 V3.2.0 EN 301511V12.5.1
Tx€610 EN 301 489-19 V2.1.0 EN 301 908-1V11.1.1
x€610 EN 301 489-52 V1.1.0 EN 301 908-2 V11.1.1
EN 55032:2015+ AC:2016 EN 301 908-13 V11.1.1
EN 55024:2010+ A1:2015 EN 303413 V1.1.1
TeAwo oxeblo EN 303345 V1.1.7
Acdpdlela
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 'EkBeon o€ padLoouXVOTNTEC
+A2:2013 EN 50332-1:2013 EN 50360: 2001 + A1:2012
EN 50332-2:2013 EN 50566: 2013 + AC: 2014
EN 62479:2010
IXETIKA PE TO MEPLBAAlov EN 62209-1:2006
EN 50581:2012 EN 62209-2:2010
2014/53/EE:

JUotaohn Tou ZUMPBOUALOU OXETLKA LE TOV TEPLOPLOKO TNG EKBEONG TOU EVPUTEPOU KOWVOU O€ NAEKTPOUAYVNTIKA TteSia.
To mpoidv mou avadépetal mapandvw MANPOL TIg BACLKEG ATIALTHOELS TNG akOAouBng odnyiag (0dnylwv):

- 06nyia 2014/53/EE (RED): ApBpo 3.1a), 3.1B) kat 3.2

- H odnyia 2011/65/EE (ROHS — MepLoplopdg Mkivbuvwy oucLwv)
O kolvomotnuévog opyaviopog (Ovopaoia: Telefication B.V., Taut.: 0560) mpayuatonoinoe tnv afloAdynon cupuopdwaong
oludwva pe to mapdptnua lll tng odnyiag mepi RE kat e€€6wae To MIoTOMOLNTIKO €€€taong TUTou EE (AplBu. avad.:
172140946/AA/01).

Tonog ékdoong: Tainél Hp/via ékdoong: 2017-10-25

E§ouco86tnon npoiovtog HMD Global Oy:
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©éon: Director, Product Lead

H teXVIKA Tekunpiwon ov adopd To mapandvw npoidv tnpeital otnv: HMD Global Oy, Karaportti 2, 02610 Espoo, ®wAavsia
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